Lenovo.

Lenovo ThinkSystem SR550 servidor Bastidor (2U) Intel® Xeon®
4114 2.2 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 750 W

Marca : Lenovo Familia de productos:

ThinkSystem

Codigo del producto:
7X04A05HLA

Nombre del producto : SR550

- Disefio de rack de 2U versétil

- Configuraciones flexibles de almacenamiento

- Opciones de software y hardware RAID

- Funciones RAS de clase empresarial

- Paquete de administracién de hardware, software y firmware XClarity

- Administracién centralizada automatizada

ThinkSystem SR550, 1 x Xeon Silver 4114 (13.75M Cache, 2.20 GHz), 1x 8GB DDR4 2666MHz, 1 x
930-8i, 4 x PCle x8, TPM 1.2, 1x 750W Platinum

Lenovo ThinkSystem SR550. Familia de procesador: Intel® Xeon®, Frecuencia del procesador: 2.2 GHz,
Modelo del procesador: 4114. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disefio de
memoria (ranuras x tamafio): 1 x 8 GB. Ethernet, Tecnologia de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente
de alimentacién: 750 W, Suministro de energia redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)

Procesador Medios de almacenaje
Fabricante de procesador * Intel Interfaces de disco de
Familia de procesador * Intel® Xeon® almacenamiento soportados
a
Generacién de procesadores Intel® X'elon® Escalable de 1 Red
generacién
Ethernet
Modelo del procesador * 4114 ;
. Tecnologia de cableado
Frecuencia del procesador * 2.2 GHz
Frecuencia del procesador turbo 3 GHz Puertos e Interfaces

Nucleos del procesador 10
Caché del procesador 13.75 MB

Canales de memoria soportados por
el procesador

Ranuras de expansion
Hexagonal

NUmero de procesadores instalados 1

Potencia de disefio térmico (TDP) 85 W

Tipo de cache en procesador L3

Socket de procesador LGA 3647 (Socket P)

Disefo

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

Ranuras PCl Express x8 (Gen 3.x)
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras
Version de entradas de PCl Express 3.0

£)

ENERGY STAR

SAS, Serial ATA Il

J
10/100/1000Base-T(X)

2

4
1

Tipo de chasis * Bastidor (2U)
Litografia del procesador 14 nm Montaje en rack J
Filamentos de procesador 20 Soporte de ventiladores redundante +
Modo de procesador operativo 64-bit Rieles de rack J
Escalonamiento uo - .
Tipos de bus UPI esempeno
Nombre clave del procesador Skylake Gestion de rendimiento XClarity Standard

Tcase 78 °C ?flrc;dMu)lo de plataforma confiable J

Méxima memoria interna soportada

por el procesador P 768 GB Y‘I’ePrI\Slli;sn de Trusted Platform Module 12

Tipos de memoria soportados por el DDR4-SDRAM —-— .

procesador Caracteristicas especiales del procesador

Velocidades de memoria del reloj 2400 MHz Tecnologia SpeedStep mejorada de ,

soportadas por el procesador Intel

ECC soportado por el procesador v Tecnologia de virtualizacién de Intel v

Ejecutar comando de J para E / S dirigida (VT-d)

deshabilitacion Intel Hyper-Threading

gglmero maximo de carriles exprés o Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
. Intel AES Nuevas instrucciones v

Tamano del empaque del 76.0 x 56.5 mm B .

procesador . . ;I;}e:;ologm Trusted Execution de

Set de instrucciones soportadas AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2

e VT-x de Intel con Extended Page

Cddigo del procesador SR3GK Tables (EPT) v

Escalabilidad 2S Intel TSX-NI J

Opciones integradas disponibles x Intel® 64 v

Procesador libre de conflicto v
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Memoria

Memoria interna *

Tipo de memoria interna *
Ranuras de memoria

ECC

Velocidad de memoria del reloj
Disefio de memoria (ranuras x

tamafio)
Memoria interna maxima *

Medios de almacenaje

Capacidad maxima de almacenaje *
Tamafos de disco duro soportados

Compatibilidad con RAID *
Niveles RAID

Controladores RAID compatibles

Hot-swap
Tipo de unidad dptica *

8 GB
DDR4-SDRAM
24x DIMM

J

2666 MHz

1x8GB

3.07TB

61.4TB

2.5"

v

0,1,5,6,10, 50, 60, ]JBOD
930-16i

v

x

Caracteristicas especiales del procesador

Tecnologia Intel de Virtualizacién

(VT-x)
Version Intel TSX-NI
Procesador ARK ID

Control de energia

Suministro de energia redundante

(RPS), soporte *
Fuente de alimentacién *

Numero de fuentes de alimentacién

redundantes instaladas

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

(T-T)

Intervalo de temperatura de
almacenaje

Intervalo de humedad relativa para

funcionamiento

Intervalo de humedad relativa

durante almacenaje
Altitud de funcionamiento

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad

Peso y dimensiones
Ancho

Profundidad

Altura

J

1.00
123550

750 W

5-45°C

-10-60 °C

8-90%

8-90%

0-3048 m

ENERGY STAR

482 mm
763.7 mm
86.5 mm
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